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摘要(译)

本发明涉及一种用于通过测量值确定芯体温度的传感器单元（2），该测
量值可以在体外在表面上确定，包括至少一个热流传感器（20、
20&#39;）和至少一个 温度传感器（21、21&#39;），可以轻松紧凑地
生产和安装，并且可以优化确定芯体温度。 这是通过传感器单元（2）
包括至少一个整体式热流传感器（20、20&#39;）构成的，该结构为多
层结构，由多层不同的材料组成，并具有至少一个温度传感器（21， 
2&#39;）沿电路板（22）的纵向方向以相同的高度焊接到电路板（22）
上或以相同的高度焊接到电路板（22）上，其中传感器（20， 21）通过
导线或带状导体连接到模数转换器（25）和微控制器（26），电子组件
（20、21、25、26）可以连接到便携式计算机系统的电子设备 通过连接
线（3），其上布置有电子部件（20、21、25、26）的传感器单元（2）
或电路板（22）至少部分地被传感器单元套筒（28）包围 沿电路板
（22）的横向方向。
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